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correspondiente & una PATENTE DE INVENOION, por vein-

te afios, a favor de D. Fermfn ECHEVESTE ROHEVESTE, de

nacionalided espafiols, regidente en §NDOAIN (Guipuzcoa)

0/ Estacidn, n# 3, por: "NUEVO PROCEDIMIENTO DE FA.'BRI- -
CAOION DE PLACAS PARA ACOMULATORES®,

De todos es conocido que la calidad de los acummla—

'dores'eléotncos depende realmente de la de sus ‘blacas"

o electrodos ¥y esto a su vez de la fabricaeidn y *forma~
cidn de los mismos, as{ como del 'biempo que pueden resis-
tir sus separadores impregnados siempre de electrolito.
Realmente, es la bondad de estos _6rganoe de apara-
to y sus especislisimas cualidades, las que deciden en el
buen rendimiento de un acumulador’ eléetrico, puesto gue

sus demds ﬁartea (vasos, bornes, etc) vienen a ocupar un

 relativo segundo lugar, mds no ocurre lo propio en lo re- - |

ferente a las placas separadores, puésto que ademds del”

grado de pureza de los materiales, deben reunir ei_ertaé
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2 una solucidn perfecta porque la mayor porosidad debilitg;w;%

propiedades bien definidas pars conseguir un aceptable
rendimientc del acumulador, '
Lag placas de acumuladores que hoy en d&a se encuen-

tran en-el mercado, eatdn congtrufdas generalmente (tam-

. bien ge construyen de tipoé especisles los cusles resefia-

remos mds adelante), por un armazén en forma de rejilla
e la que se adhiere bien mamal o mecédnicamente, la mate-
ria activa, éxidos de plome, para luege electroquimicamen-
te "formarlas",. , |
.~ A estas placas denominadas 'ie gran superficie" se les
éebe unos cuidados y entretenimientos casi exagerados para
obtener un rendimiento satigfactorio. 8u delicadeza es tal
que no permiten un excesivo régimen de carga, porque con .
ello peiigra la supeificie actiia gque ée puede disgragar
yendo a depositarse al fonds del recipiente del acumilador,
llegendo a un rdpido envejecimiento.,

Unido al excesivo régimen de carga el aumento de tem—
peratura interior de la baterfe, que ello origina, acelers

 inevitablemente el idpido desgaste del elementojaun contro-

lando rigidamente los régimenes de carga y descarga, no con
esto se_supriﬁe totalmente el efecto de disgragaeidn de las
places , puesto que dicho efecto es inevitables posdndose
en el fondo la mateiié‘paulatinamente desprendida llegando
& inutilizarse la baterfs, en el mejor de los casos en un
prudencial plazo d; t1empo.

- Intentando evitar estos agentuados inconvenientes de
los acumuladores de plomo ee he pretendido endurecer la su~
perficle activae de las placas mediante tratamientdsvadecua-
‘dos, habiendose, desde luego, conseguldo en parte,

Otro dato digno de tenerse en congideracidn, es la pro-

sidad de 1a placa, puesto que a mayor porogidad, mayor su-

~ perficie de contacto direeto con el electrolito, y por io.

tento un eumento proporcional de oapacidad para conseguir
de este modo una mayor capacidad del acumulado:,‘Sin‘llegar

la place,
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Los éeparadores a emplear , deben ser cuidadosamente
seleccionados, y reunir cuslidedes pw pias, pero adn as{
el constante contacto de ellos con la materia activa de

las placas, ¥y por lo tanto, el estar sometidos a las con-

tinuas reacciones quimicas en los diferentes progcesos de

carga y deséarga, producen su inutilizacidn, perdiendo
el acumuledor, llegado este momento, toda su efectivio*:ad.

En 1os acumuladores de construccidn especisl, hasta el
momento se ha intentado evitar en lo posible estos perjui-
oios, peroc se peca generalmente, por une congidersble pér—
dida de volumen util, debide a sus estructuras o a tomer
parte en ellas, materiales impropios pera aorecentar la
capacidad de las placas; habiendose conseguido una mayor
duracidn de los acumuladores, pero a costa de disminuir
considerablemente la capacidad en proporeidn a el volumen,

De todo lo anterior, se deduce, que la place ideal
para scumiladores eléctricos, serfa aquglla que por sus ,‘es'-
pecisles caracterfsticas, reunise cuando menos, las propie—
dades de los dos tipos de placas, es decir, une buena capa-
cidad y una larga durscidn, '

Tras largos trabajos experimentales ¥y comproba-cioﬁes
pi’icticé.a hemos llegado a un tipo de placa de tal manera
conoebido}, que se ha logrado superar netamente la oapaci~
dad de oualquier placa practicamente eonoceida, sin que
por ello sufra en lo nis mfnimo el tiempo de dGuracidn del
elemento, ‘

Consiste la placa e que nos referimos, esencialmente,

en un depdsito de carscterfsticas estudiadas, para conse-

guir el méximo de superficie activa, con una retencidn com-
pleta del material, ' ’
Para la perfecta comprensidn del invento, acompafiamosg

& la memoria con los dibujos preeisos, no limitativos, o en—

pre olaro &std, que las variaciones no tengan lugar en sus
ideas esencilsales. |
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El depbeito de plomo active, viene a comsistir en un
mimero de celdas correlativas, o si se deses, en una celda
subdividida en otras menores(al iguel que un ladrillo de
loslemados "Rasilla'"), como puede apreciarse en los dibujos
ye indicados, con refuerzos o nervios que ademés de forta-
lecer considerablemente la estructura desde el punto de
vista mecdnico, tiene como otra primgrdialisima funcidn,
la de fzcilitar la conduccidn eléctrica de la corfiente,
reduciendo la resistencia Shmioa & que hubiera lugar con
distancies excesivas en el circuito eldotrico.

Ademés, como el plomo activo introducido en su intes
rior, al cargarse, aumenta de volumen, este aumento Tredun-
da en aspoyo del pérrafb anterior, puesto que la presidn
ejercida por la materia sobre los flancos del a:maz&n de laj;
placa aunenta su grado de conductibilidad, , g

Este armazdn, tiene una abertura complete en mm ba-
se superior, considerando geométricamente a la place como
un parslelepfpedo regular. '

Ademds de la aberturs mencionada, sus cuatro caras
laterales se prolongan hacia su perte superior, sobrepasen-
do ligeramente sus tabiques 0 nervios, formendo asf una es-
pecie de pestafie, cuya utilidad posteridrmeﬁte se ha de de-
mo strar,

En su base inferior, este pluralidad de celdas de que
8e compone la placa en cueétién, estd cerrada por uns pared
de suficiente grosor, que unifica todos los compartimentos
parcieles.

Supuesto suficlentemente descrita la estructura ae'la
1aca, afiediremos solamente que se emplea plomo'antimonio-
80, ¥ que en su fabricacidn se consigue por fundicién sin
necesidad de ninguna operacidn posterior.

Esta placa asf obtenide, se llena ein ningune dificul-
tad especial, con los &xidos de plomo epropiados, para lue-

&, por efecto electroqufmico #formar" debidamente las pla;%
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Una vez llenadas las celdas con los dxidos entedichos,
8e p:éoede e cerrar le abeitura de la base superior de la
placa descrita y &l mismo tiempo darle la forme que habl-
tualmente presentan las placas de acumuladores eléctricos.

Para ésto se recurre & la pieza repreeéntada.en le
figurs 3, constitufde de plomo entimonioso al igual Qﬁe;
toda la placa, presentando, un ensanchamiento{5) pare pio-
poreionar el punto de conexidn con el resto de las placas
de su polaridad,

Estae plieza 3, encaja perfectamente en el interior de

la aberturas superior de la placa, paras as{ introducided uni-

ficer ambas piezas ~l- y -3, soldando & esta Wltima la pee-
tafia ~2- que recubre en todo su pefimetro inferior a la pie-
zZe =3-. ) ‘
Ilegndo a este punto tenemos, varios depdsito colre~
lativos y unificados, que é.pr:l.sibnan herméticamente en su

+ interior, e los dxidos de plomo apropiedos que se han intro-

duecido siguiendec el desarrollo de esta deseripcién.

Oomo en esta disposicidn de la placa no podrfa efectuar-
se ninguna accidn eldetricae efioaz, puesto que los dxidos
de plomo encerrados herméticamente en su interior, no ofre-
cen contactos al electrolito y para producir éste y la sttb—
sl guiente resceidn electroquimica, se efsctuen unos orifi-
elos 10 més pequefics y numerosos posibles; pequefics, para
no permitir que la meteria active interior se disgregue por
ellos y, numerosos &1 mismo tiempo, para que la materia'~44,'
see impregnade y bafiade en su totelided ein dificultad el—
gule. . '
' Al mismo tiempomngque se han efectuado estos orificids;

"se he consegnido una sensille v§ntaja faoilmente'comprensiula

Como en luger de taladrar o perforar limpiamente loe

orificios antedichos antes de rellenads la placa con 1los Sxi-—

dos, los hemos practicado'despues de Yellenada y efectusdas

' lae operaciones espec{ficesj pero por perforacifn, es deciry®

rompiendo no cortando; las martes de plomo que se hany g
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do quedando unidas sl armazdn de'la placa se incrusten en
el interior de la materia activa, dandoc una facil comu~—
nicacidn del interior de la placa con el electrolito que
le rodea yalemds uns mejor retencidn de la materiz y una
resistencia interior de la baterfs, puesto que las pies
de plomo que se han formado por la puneidn, se han intro-
ducido como se he dicho, manteniendo una mejor adherencia .
de la materia, sumentando la superficie de contacto de esta
v del depdsito de ploms y disminuyendo las distancias del
clirouito elgotrioo oomo facllmente se comprende.

Terminada ya materialmente la construccida de la pla=
ca, no falta mds que formerla por los métodos normales,
y la tendremos dispueste pars su use y trsbajo.

Iee grandfsimas ventajas que ofrece este nuevo mode-

1o de placa paragonéndola con otra cuelquiera conocida has-

ta el presente, son indiscutibles.

Con ella no hay desperdicio posible de espacic en el
acuﬁnlador, puesto que la placa presenta.un volumen insupe-
revle, y por 1o tanto, una capacided no alcanzada hasta aho—
ra en proporeidn al peso y volumen de las placas.

Este ocapacided de por sf sola, muy satisfactoria, se
aumente considerablemente, mezclando & los Sxidos de plomo
que se empleam en la fabricacidn de la placa, ingredientes
de dos tipos: uno adherente, que disminuye hasta el dltimo
gredo el peligro de la disgregacidn de la msteria, y el otro,
solubkre en el electrolito, para que al disolverse, propor-
cione sl material une porosided extrema, aumentandc ocon &s-
to considerablemente su capacidad, y facilitando el ataque
del electrolito sobre la plaéa, puesto que'eon le prosidad
se ha aumentado la superficie de contacto activa,.

Con este aumento de porosidad se evita tambien, que la

: ‘presiJn ejercida sobre los flancos del depdsito por el me-

terial, en régimen de carga, sea exceslva, puesto al aumento

de volumen, los pxoe, disminuyen, dandole clerta élasticidaq,3
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Debido a las magnfficas caracteristice.s que ofréela
estructura mecénica de esta place para la retencidn del

naterial activo, es admisible el altec grado de porosidad

en esta plavca, sin atentar por ésto en lo més mfnimo a

su duracidn. | -
Tampoco abusando de sus propliedades, se han reducido

las paredes del depdsito de plome antimonioso a grosores

-{nfimos, con el deseo de aumentar el espacic mctivo para

los éxides de plomo, porque ells, acarreerfa el invonvenien-
te de no disponer de la cantidad de plomo suficiente para
la progresiva reposicidn del material, tal como se ha dicho
desde un principio.

Otra. gren ventaja es que la materia activa al guedar
retenida por las paredeé de plomo del dqaé.si'ﬁo, los separa-

 dores de medera, no estdn en contacto directo con el mate-

rial activo, eumentando su vide considerablemente y tambien
el que dada la robuste estructura de la place no serd afeo—
tada en su rendimiento por movimientos y esfuerzos mecdni«
cos & que estdn sometidos 1los acumuladores eléctricos, tal .
como chogues, golpes, vibraciones, ete. '

Todas las proporciones entre plomo, superficie, poro-
sidad y adherencia, han sido fruto de estudios preliminares
y comprobaciones experimentales en la préoticas

En 21l dibujo adjunto se represemta: (1) 1p placé en
perspectiva con el dngulo superior izquierdo seccionado y
la forma de distribucidn de las proporciones, observandose

{4} 1la extructura de las celdas.

La figura (5) la pieza de cierre de la parte superior
de la placa, mostrando el ensanchamiento por la conexidn

viéndose de perfil y de frente (3).

Por iltimo, observamos las pestafias o rebordes (2) de
la placa que se soldardn a la pieza (5) y un fente con sen-
cidn y perfil de la placa, (1) o

- e em an am = e
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18),~ “NUEVO PROOEDIMIENTO DE FABRICACICN DE PLA~
CAS PARA AGﬁMULADORES",'qué se carscteriza por estar cons-
truidas con panel huedo provisto de paredes interiores que
dividen en celdas al conjunto, '

. 2%),- EL mismo procedimiento, gue se caracteriza
porque los depdsitos de material active son rellenados
heste su méxmo de capacidad antes de la terminacidn de
ls placa. . ) .

38),~ ® miemo procedimiento de las reivindicaciones
anteriores, que se caracteriza pprque.la perfbiaci&n de ‘oo~
municaocidn entre las celdas ¥y el exterior se congiguen
por puncidn y no por teladro.

42),~ El mismo procedimiento de las reivindicaclones
enteriores; que se caracteriza por le pleza suﬁerior de
clerre de las celdas que gquede soldada formando un todo.

58),— E1 mismo procedimiento de las reivindicaciones
enteriores que se caracteriza por producirse una porosi-
ded artificial mediante la inclusidn en el dxido de un cuer-
po solubke en el electrolito.

68):~ El mism . procedimiento de las mnteriores reivin-
dicaciones, que se caracteriza por el empleo de un adheren—
te dek éxido activo, pars evitar desprendimiento de la pla-
cs. v : ;
78).— WNUEVO PROCEIIMIENTO DE FPABRICACION DE PLACAS
PARA ACUMULADORESH. | |

-

Consgja la presente memoria de oche hojas foliadas y
escritas a mdquina por una sola de sus caras, componiendo

un total de 1fnees dosclentas cuarents y nuve.

embre de 1;951.
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